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 1.0نسخه  ،PCBنکات و الزامات مربوط به طراحی 

 

 :  پروژه طبق روند زیر عمل می کنیم نامگذاریجهت  -1

 ProjectName_Verx.x_YY.MM.DDفولدر اصلی :  -

 ProjectName_Verx.xپروژه :  -

- PCB  :ProjectName 

 

جهت رسم این  Arc یا  Trackمشخص شود و با توجه به نیاز از  Keep_Outتوسط لایه  PCBمحدوده برد  -2

 محدوده استفاده شود. 

 

مشخص   و برای Mechanical1ها و مشخصات کیس در لایه رو از لایه ها، زائدهبرای مشخص کردن سوراخ -3

ن  .استفاده شود Mechanical2ر از لایه یز ها و مشخصات کیس در لایه ها، زائدهکردن سوراخ و برای نوشت 

 استفاده شود.  Mechanical15از لایه  PCBو ضخامت آن در فایل  PCBابعاد 

 

 Solid Regionضخیم کشیده شود و در صورت نیاز در برخن موارد از تا جای ممکن  ها تغذیهمربوط به ترک  -4

 استفاده شود. 

 

 تفاده شود. اس Polygon Pour Cutoutنداشته باشد از ابزار  Polygonهایی از برد که قرار است قسمت -5

  

 

 

 

 

 

 

 



 صورت باشد: تنظیمات آن باید بدین  Polygonبعد از استفاده از  -6

 اثر حذف شود. های ی  Polygonزده شود تا  Remove Dead Cooperتیک مربوط به  -6-1

ن  -6-2 سی، ، پایه های آی SMDهای ها، سلفدرجاهای خاص مانند زیر کریستالPolygonاز قرار گرفت 

ن هدر  ن پت  ن مثبت سوکت باطری، ما بت  ی شود.  5ه روش مرحله ها و .... با توجه بپت   جلوگی 

ی از جابه Lock Position Verticesتیک مربوط به  -6-3  زده شود.  Polygonجایی جهت جلوگی 

 

 

ن لایه PCBدر  -7  وند. شبه یکدیگر متصل  Viaهای مختلف با تعداد زیادی های چند لایه، زمت 

 

ن در دو در ص -8 طرفه کریستال جهت اتصال به ورت موجود بودن کریستال در برد دو عدد پَد متصل به زمت 

 بدنه آن تعبیه شود. 

 

 

 استفاده شود.  نظم دادن به ترک ها جهت  Teardropsها و اتصالات، از ابزار پس از پایان ترک کشیدن -9

 

 

،  Top overlayer ،Bottom overlayerپس از اتمام طراخ تمام لایه های مربوط به  -10

Mechanical  ن کرده ها را غی  فعال ن پت   ها شود. ها و ترکو ارتباط بت 

 

 

، قبل از تحویل فایل  -11 یبرای چاپ یا تحویل پس از چک کردن نهایی های لایه به مشی 

  (Mechanical1,2,15راهنما)
 
 پاک شود.  حتما

 


